
苏州半导体材料切削液运动粘度检测

产品名称 苏州半导体材料切削液运动粘度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:半导体材料切削液
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

半导体材料技术的难题就在于工艺制造技术的突破。而半导体材料切削液对于半导体加工过程中的稳定
性能、清洗性能、冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油性能等起着重要的作用。半导体材料切削液质
量关系到产品加工效率以及成品合格率，甚至对加工机械设备的寿命也有诸多影响。

通常第三方检测机构，想要出具报告，就必须依据标准来对样品检测试验。

半导体材料切削液的检测标准为国家推荐标准： 

GB/T 31469-2015《半导体材料切削液》

GB/T 31469-2015将半导体材料切削液分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型共三个等级。至于等级划分，主要是以粘度
和密度这两个指标来区分的。

粘度检测指标要求分别为Ⅰ型≤40mPa.s、Ⅱ型应在40-52mPa.s之间、Ⅲ型要求≥52mPa.s.密度检测指标要
求分别为Ⅰ型为1.103-1.118g/cm之间、Ⅱ型应在1.113-1.126g/cm之间、Ⅲ型应在1.118-1.130g/cm之间。

除了粘度和密度检测指标外，GB/T 31469-2015还规定半导体材料切削液的外观检测应为无色或微黄透明
液体。色度要求≤50Hazen。pH值应在5.0-7.0之间。水分含量要求≤0.5%，电导率则要求小于等于10us/c
m。我们在检测这些指标时，应该注意，检测试剂一定使用优级纯净试剂，而使用水也需要时电子级超
纯水。超纯水电阻率要不小于18.2欧姆.cm。
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